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现今社会潮流中越来越多人关注自身健康与生活形态，按摩产品深受喜爱，但城市生活空间有限 。筋膜枪小巧、好收纳、可按摩全身各
部位，高频次冲击可放松身体的软组织，有效解决用户痛点，因此其销量也逐步提高。

应此市场需求，Holtek 推出可应对 �V/��V，单芯片驱动、充电、人机控制等功能多合一需求的 “BLDC 产品开发平台-�S/�S 锂电池筋膜枪”，
满足小型化设计板卡生产降本需求，并制作了相对应的开发板，搭配平台与筋膜枪电机进行设计和调试。

引言

�S/�S 锂电筋膜枪开发板
尺寸： ��mm×��mm

BD��FM����A
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用户可通过电脑上的 “BLDC产品开发平台 - �S/�S 锂电池筋膜枪”，调试筋膜枪的相关参数，接着由 Holtek e-Link 下载(烧录)参
数至开发板上的主控制 MCU，进行筋膜枪驱动功能设计与充电功能、人机交互等测试。

平台调试环境与架构

VDD

GND

ICPCK

ICPDA

HT-IDE

二次开发

开发平台

用户可基于平台内的程序基础，
自行去开发所需的程序功能

�S/�S 锂电池筋膜枪
开发板

电机

USB

ERROR

RUN

e-Link

e-Link
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筋膜枪开发平台规划以 “.MTP” (烧录档) 来储存不同筋膜枪工程的开发内容，平台亦可读取既有 “.MTP” (烧录档)，将既有参数
重新填入平台界面，接续开发。

平台支持二次开发功能选项，用户可由平台将筋膜枪软件程序导出，自行做程序开发。

�S/�S 锂电池筋膜枪开发平台与开发板介绍
平台内容

电机调参

e-Link

ICP

USB

ERROR

RUN

e-Link

电机测试不理想
如：电机转速，电流…

电机测试：OK

开发平台

新建工程/打开工程 电机调参 下载烧录 开发板

电机测试

HT-IDE

HT-IDE���� Proj
(含user.h档)

HT-IDE����

产出工程二次开发
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二次开发

HT-IDE
HT-IDE����

更新人机交互 编译

USB

ERROR

RUN

e-Link

HOPE����

ICP
烧录

开发板 整机测试

产出最终
烧录档

整机测试
不理想

电机
不理想

人机
不理想

开发平台电机调参

打开
工程

更新参数档
覆盖 “user.h”

OK

NO

平台可支持 �S/�S 锂电池筋膜枪方案，主要为方波无 Hall  控制算法。

平台规划了充电筋膜枪设计所需的调试功能，包含: 零启动功能、闭环控制 (定转速)、五档调速、电压保护、电流保护、堵转保护、涓
流充电、恒流充电、恒压充电、LED 显示、按键控制等供设计者进行调试。
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开发平台界面
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针对筋膜枪一块板的设计需求，充电、驱动及人机多项功能使用一颗 MCU。 Holtek 设计相应的开发板可供使用者搭配 “BLDC 产品
开发平台 - �S/�S 锂电池筋膜枪”，进行筋膜枪功能调试。

Holtek 针对不同耐压要求，开发了适合的筋膜枪控制 MCU，并将 MCU 搭配筋膜枪应用线路制作成开发板，协助用户缩短开发周期。

开发板内容

�
�S/�S 锂电池

BD��FM����A/��QFN (BLDC MCU SiP ��V P/N预驱)+MOS

序 号 产品分类 MCU 型号/封装 产品组成 BLDC 电机驱动算法 PCBA/片数

� BD��FM����A/��QFN (BLDC MCU SiP ��V P/N预驱)+MOS
方波无Hall 电机驱动 ×�

Holtek 将筋膜枪开发时所需使用到的端口引出，方便用户进行调试，相关配置请见下方示意图。

输入电压信号

电机端口

DC 输入

烧录 MCU

驱动信号

Type-C

PWM

�S/�S 锂电池筋膜枪开发板引脚图

�S/�S 锂电池筋膜枪开发板

DC 输入: �V~��V

三相无 Hall

开发板尺寸: ��mm × ��mm

开发板型号: ESK-BLDCFGEG����

MCU: BD��FM����A / ��QFN

开发板取 VM (或 EVM) 版本 MCU 做为控制器，供用户进行筋膜枪功能的设计与调试。

在开发板上调试完成后，最终会以 FM 版本 MCU，实作筋膜枪产品。



8-Bit BLDC Motor Flash MCU
with P/N Gate-Driver

整合型筋膜枪开发平台，可支持三相 BLDC 方波无 Hall 控制方案。

开发平台提供驱动、充电、人机多合一调试界面，高整合型更易调试。

开发平台以图形化示意参数内容，协助使用者易于开发与调试。

平台规划了二次开发功能，提供给用户最大的设计弹性。

Holtek 提供相应的筋膜枪多合一控制 MCU，并制作成开发板，帮助用户缩短开发周期。

总结

�S/�S 锂电池筋膜枪 MCU 选型表
选型资讯请依官网为准
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技术支持窗口

Part No. Max.
Freq. VCC LDO Program 

Memory
Data 

Memory
Data 

EEPROM I/O Timer ADC MDU OCP PWM CMP Inter-
face Package

BD66FM6452A
20MHz

6V~
32V

5V 2048×8
10-bit PTM×2
16-bit PTM×2

16-bit CAPTM×1

12-bit
×9 √ √

10-bit
×3 32QFN

BD66FM6352A
8K×16 512×8 18 UART×1 

I2C×1*

* Under development, available in 3Q, 2024.

6V~
20V

郑任皓
Email: sectet��@holtek.com.tw
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